SMT Connectors
SMT Steckverbinder

Product Description
Produktbeschreibung

SMT Connectors

Shell Dimensions
Gehduseabmessungen

Pin Connector Shell
Stiftsteckverbindergehéduse
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Shell Size No. of Contacts A B C
GehédusegroBBe Polzahl +0,1 +0,4 +0,2 +0,15
(£0.004) (+0.016) (+0.008)  (+0.006)
1 9 31,4 16,9 25,0
(1.236) (0.665) (0.984)
2 15 39,2 25,2 333
(1.543) (0.992) (1.311)
3 25 53,2 38,9 47,04
(2.094) (1.531) (1.852)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)
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SMT Steckverbinder

Advantages and Special Features

This SMT connector was specifically developed for use with
fully automatic assembly and solder procedures. The following
special criteria were taken into account:

B Loading with ,Pick and Place” procedure
via a vacuum grabber
B Application with “Tape on Reel” packaging
B Insulator in heat-resistant plastic
B RoHS compliant, 260°C/10s, for reflow soldering

Vorteile und Merkmale im Uberblick

Diese SMT-Steckverbinder wurden gezielt fur den Einsatz

mit vollautomatischen Montage- und Létverfahren entwickelt.
Folgende spezielle Kriterien wurden dabei beriicksichtigt:

B Bestlickung im , Pick and Place”-Verfahren
durch Vakuum-Greifer
B finsatz mit, Tape on Reel”-Verpackungen
B /solierkérper aus Hochtemperatur-Kunststoff
B RoHS konform, 260°C/10s, zum Reflow-Léten geeignet
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Socket Connector Shell
Buchsensteckverbindergehéuse
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Shell Size No. of Contacts A B C
GehéusegréBe Polzahl +0,1 +0,4 -0,2 +0,15
(£0.004) (x£0.016) (- 0.008) (x0.006)
1 9 31,4 16,4 25,0
(1.236) (0.646) (0.984)
2 15 39,2 24,7 33,3
(1.543) (0.972) (1.311)
3 25 53,2 38,5 47,04
(2.094) (1.516) (1.852)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)
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SMT Connectors Order Details | Rolis |
SMT Steckverbinder Bestellhinweise =]
Order Code Bestellschliissel

F SL 09 101 G1

Series Prefix / Serienbezeichnung

Insulator / Isolierkérper
SL Surface Mounted (Can be soldered on PCB surface)
Surface Mounted (Auf Leiterplattenoberflache auflGtbar)

Mounting Type / Befestigungsarten

T 4-40 UNC
4-40 UNC
z M3
M3
U Spacer 4-40 UNC
Abstandsbolzen 4-40 UNC
M Spacer M3
Abstandsbolzen M3

D Through Hole

Durchgangsloch
No. of Contacts / Polzahl 09 15 25
Shell Size / GehdusegréBe 1 2 3

Contact Type / Kontaktart

P Pin contact
Stiftkontakt

S Socket contact
Buchsenkontakt

Contact Design, e.g. / Kontaktvarianten, z.B.

101 Overall Hight 3,7 mm (0.146")
Bauhéhe 3,7mm

107 Overall Hight 7,3 mm (0.287")
Bauhbhe 7,3 mm

More contacts and layouts on request. Weitere Kontakte und Layuts auf Anfrage.

Direction of Right Angled Contacts
Richtung der abgewinkelten Kontakte

- Standard / Standard
R Revers*
Revers*

Performance Classes Available in Accordance with Din 41652
Lieferbare Giitestufe nach DIN 41652

G1 =500 Contact Cycles = Performance Class 1
= 500 Steckzyklen = Gutestufe 1

G2 =200 Contact Cycles = Performance Class 2*
= 200 Steckzyklen = Gutestufe 2*

G3 =50 Contact Cycles = Performance Class 3*
= 50 Steckzyklen = GUtestufe 3*

Modifications / Modifikationen

*On request / *auf Anfrage
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SMT Connectors Technical Details
SMT Steckverbinder Technische Hinweise

Materials and Platings
Materialien und Oberflachen

Shell Steel

Gehéuse Stahl

Insulator Heat resistant, glass filled (UL94V-0)

Isolierkérper hochtemperaturbesténdig, glasfaserverstarkt (UL94V-0)

Relative temperature index according to UL 746 B
>150 °C (=302 °F)
rel. Temperaturindex nach UL 746 B

Heat deflection temperature limit according to DIN 53461 HDT/A
>276 °C (=529 °F)
Formbestandigkeitstemperatur nach DIN 53461 HDT/A

Sub temperature limit
-55 °C (-67 °F)
Untere Grenztemperatur

Shell plating (standard) Tin plated over nickel*

Gehduseoberfldche (Standard) verzinnt tber Nickel*

Shell (standard) Pin connector shell with dimples

Gehéuse (Standard) Stiftsteckverbindergehéuse mit Kontaktnoppen
Contact material Copper alloy

Kontaktmaterial Kupfer-Legierung

*On request nickel plated over copper / *Auf Anfrage vernickelt tber Kupfer

Electrical Data
Elektrische Daten

Current rating at room temperature 5A

Maximale Stromstéarke bei Raumtemperatur

Test voltage between 2 contacts / shell and contact 1200V /1 min.
Prifspannung zwischen 2 Kontakten bzw. Kontakt u. Gehéause

Insulation resistance between contacts > 5000 MQ

Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt
Volume resistivity <10'% Qcm

Spezifischer Durchgangswiderstand

Right Angled Signal Contacts (SMT)
Abgewinkelte Signalkontakte (SMT)

Overall Height 3.7 mm (0.146" ) Overall Height 7.3 mm (0.287")
Bauhdéhe 3,7 mm Bauhéhe 7,3 mm

P=0.5 [0.020] P=0.5 [0.020]

S=0.4 noel || S=0.4 [0016]

13 ~ ¥ L
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73
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Contact design 101 Contact design 107
Kontaktvariante Kontaktvariante
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SMT Connectors

Technical Details

SMT Steckverbinder Technische Hinweise
PCB Layout
Leiterplattenlayout
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SMT Connectors Technical Details

SMT Steckverbinder Technische Hinweise

Summary of Connector Designs Ubersicht Steckverbindervarianten

Other dimensions possible on request Please see order code on page 30.

Andere AbmaBe auf Anfrage méglich Siehe auch Bestellschliissel auf Seite 30.
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SMT Connectors
SMT Steckverbinder

Technical Details
Technische Hinweise

Packing Units

SMT connectors are located in the blister tape in the unreeling
direction of the tape.

The connectors are not usually stamped, as they are normally
delivered in blister tape on a reel (Tape on reel) and the labels
can be found on the reel.

Unreeling Direction
Abrollrichtung

Blister Tape
Blistergurt

Connector Connectors per Reel
Steckverbinder Steckverbinder pro Rolle
FSL...09P/S101 182

FSL...15P/$101 182

FSL...25P/S$101 182

FSL...09P/S$107 140

FSL...15P/$107 140

FSL...25P/$107 140

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Further packing units on request.
Depending upon the automating medium used,
please request the minimum order quantities
(see page 445).
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Packing Reel
Verpackungsrolle

330,2
(13)
330,2
(13)
330,2
(13)
330,2
(13)
330,2
(13)
330,2
(13)

Verpackungseinheiten

Lageorientierung der SMT-Steckverbinder im Blistergurt in Ab-
rollrichtung des Blisterqurtes.

Die Steckverbinder werden standardméBig nicht bedruckt, da
die Steckverbinder (iblicherweise in einem Blistergurt auf Rollen
(Tape on Reel) geliefert werden und sich das Etikett auf der
Spule befindet.
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44,0 28,0 5124
(1.732) (1.102) (201.732)
56,0 28,0 6804
(2.205) (1.102) (267.874)
72,0 28,0 6804
(2.835) (1.102) (267.874)
44,0 28,0 3948
(1.732) (1.102) (155.433)
56,0 28,0 5460
(2.205) (1.102) (214.961)
72,0 28,0 5460
(2.835) (1.102) (214.961)

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.
Bitte erfragen Sie abhdngig von dem verwendeten
Automatisierungshilfsmittel (siehe Seite 445) die
Mindestbestellmenge.



OCEAN CHIPS

OxreaH INeKTPOHMUKM
MocTaBKa 3ﬂeKTp0HHbIX KOMMOHEHTOB

Komnanusa «OkeaH DNEKTPOHMKM> MpEeAaraeT 3aK/Il04EHUE JONTOCPOYHbIX OTHOLLIEHMM NpU
MOCTaBKaX MMMOPTHbIX 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB HA B3aMMOBbIrOZHbIX YC10BMAX!

Hawwu npeumyliectsa:

- NlocTaBKa OpMrMHaIbHbIX UMMNOPTHbBIX 3/IEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB HanNpAMYy C NPOM3BOACTB AMEPUKM,
EBponbl M A3uK, a TaK e C KpYNHEMLIMX CKIaJ0B MMPa;

- LUnMpoKas sMHeMKa NOCTaBOK aKTUBHBIX M MACCMBHBIX MMMOPTHbBIX 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB (6onee
30 MJIH. HAMMEHOBAHUMN);

- MocTaBKa C/IOXKHbIX, AeDUUMUTHBIX, IM60 CHATLIX C NPOM3BOACTBA NO3ULMIA;

- OnepaTMBHbIE CPOKM NOCTABKM NOA 3aKa3 (0T 5 paboumx AHEN);

- JKCnpecc JoCTaBKa B 06YH0 TOYKY Poccuu;

- Momouwb KoHcTpyKTOpCKOro OTAena 1 KOHCynbTauumu KBaMPULUUPOBAHHBIX MHXEHEPOB;

- TexHM4ecKaa nogaepkka NpoeKTa, NomMollb B NoA6ope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUNOB;

- [locTaBKa 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB NoJ, KOHTposiem BIT;

- CUcTeMa MeHeaXXMeHTa KayecTBa cepTudmumpoBaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTy 1SO 9001;

- Mp1 HEO06XOAMMOCTH BCA NPOAYKLUMA BOEHHOIO M adPOKOCMMYECKOrO Ha3HaYeHMA NPOXoAUT

MCMbITaHMA M CEPTUMhMKALMIO B TaGOPATOPMM (MO COrIACOBAHMIO C 3aKa34YMKOM);
- MocTaBKa cneumanusmMpoBaHHbIX KOMMOHEHTOB BOEHHOMO M a3POKOCMMYECKOr0 YPOBHSA KayecTBa

(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer,
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,
General Dynamics u gp.);

KomnaHua «OkeaH JNEeKTPOHMKKU» ABNAETCA oduuMabHbIM AUCTPUOLIOTOPOM M SKCKJIHO3MBHbBIM
npesctasuteneM B Poccum ofHOrO M3  KpPYMHEMWMX MPOM3BOAMUTENIEM Pa3beEMOB BOEHHOMO W
A3pPOKOCMMYECKOro Ha3sHavyeHuMs <«JONHON», a Tak Xe oduuMaibHbiIM AUCTPUOBIOTOPOM MU
JKCK/II03MBHbIM nNpeacTaBuTenieM B Poccvn npousBoauTENA BbICOKOTEXHOIOMMYHBIX M HaAEXHbIX
peweHun ans nepeaaym CBY curHano «FORSTAR>.

«JONHON> (ocHosaH B 1970 T.)

PasbeMbl crneumanbHOro, BOEHHOMo M A3POKOCMHNYECKOIo
Ha3Ha4YeHHA:

JONHON (MpuMeHsOTCA B BOEHHOM, aBMALMOHHOM, a3POKOCMMYECKOM,

MOPCKOM, KeNe3HOAOPOXKHOM, TOpHO- M HedTeao6biBatoLLeN
0Tpac/AX NPOMbILLIEHHOCTH)

«FORSTAR> (ocHoBaH B 1998 r.)

BY coegmHmnTENN, KOAKCHaNbHbIE Kabenn

’ ) ®
KabenbHble COOPKM M MMKPOBONIHOBbIE KOMMOHEHTbI: FORS 'AR
L

(MpuMeHsaTCA B TEJIEKOMMYHMKAUMAX  FPaXXAaHCKOro M
cneuManbHOrO HasHayeHus, B cpeacTBax cBA3sM, PJIC, a TaK xe
BOEHHOM,  aBMALUMOHHOM M AdPOKOCMMYECKOM  OTpacisx
NPOMBILLNIEHHOCTH).

TenedoH: 8 (812) 309-75-97 (MHOroKaHasbHbIN)

dakc: 8 (812) 320-03-32

DNIeKTpPOHHas noyTa: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Appec: 198099, r. CaHkT-leTepbypr, yn. KananHuHa, 4. 2, Kopn. 4, amT. A




